
义齿加工等离子表面处理机价格

产品名称 义齿加工等离子表面处理机价格

公司名称 深圳市诚峰智造有限公司

价格 100000.00/台

规格参数 CRF-AP:自动On-Line（轴轮
处理速度（P:0-5m/min
喷头数量（N:2（Option）

公司地址 深圳市宝安区松岗街道松江路6号满京华科创工
坊3号楼1303

联系电话 13632675935 18675544308

产品详情

自动On-Line（轴轮式）式AP等离子处理系统CRF-APO-500W-W

型号（Model）

CRF-APO-500W-W

电源（Power supply）

220V/AC,50/60Hz

功率（Power）

2set*1000W/25KHz(Option)

处理宽幅（Processing width）

50mm-500mm（Option）



有效处理高度（Processing height）

5-15mm

处理速度（Processing speed）

0-5m/min

传动方式（Drive mode）

防静电绝缘滚轮

喷头数量（Number）

2（Option）

工作气体（Gas）

Compressed Air（0.4mpa）

产品特点：配置运动控制平台，PLC+触摸屏控制方式，采用运动模组，操作简便；

可选配喷头数量，满足客户多元化需求；

配置集尘系统，保证产品品质和设备的整洁、干净；

应用范围：主要应用于电子行业的手机壳印刷、涂覆、点胶等前处理，手机屏幕的表面处理；工业的航
空航天电连接器表面清洗；通用行业的丝网印刷、转移印刷前处理等。

等离子清洗设备可根据污染物的类型采用不同的清洗方法

等离子清洗是通过化学和物理作用从分子层(一般厚度为3~30nm)中去除污染物，提高工件表面活性的技
术。所去除的污染物可能是有机物，环氧树脂，光刻胶，氧化物，微粒污染物等。电浆处理可以根据污
染物的类型采用不同的清洗方法。

1、灰化表面有机层

http://www.plasmacrf.com


污染物在真空和瞬时高温下蒸发，被高能离子粉碎，从真空中排出。

UV辐射破坏污染物，等离子处理每秒只能穿透几纳米，所以污染层不厚。指纹也适用。

2、氧化物去除

这一过程包括使用氢气或氢气和氩气的混合物。有时也可以采用两步法。首先把表面氧化5分钟，然后用
氢气，氩气的混合物去除氧化。各种气体也可同时进行处理。

3、焊接

一般情况下，印刷电路板焊接前应使用化学药剂。这些化学物质必须在焊接后用等离子法去除，否则会
导致腐蚀等问题。

等离子清洗设备的原理是：真空状态下，压强减小，分子间的距离增大，分子间的作用力减小，利用射
频源产生的高压交变电场，将氧气、氩、氢等技术气体冲洗成反应活性高、能量大的离子，与有机污染
物和微粒体污染物反应或碰撞形成挥发性物质，工作气流和真空泵去除挥发性物质，实现表面清洁活化
。它是一种彻底的剥离清洗方法，具有清洗后无废液、金属、半导体、氧化物和大多数聚合物材料处理
良好、整体、局部和复杂结构清洗的优点。

等离子清洗是通过化学或物理作用对工件表面进行处理，实现分子水平的污染物去除（一般厚度为3～30
nm），从而提高工件表面活性。被清除的污染物可能为有机物、环氧树脂、光刻胶、氧化物、微颗粒污
染物等。对应不同的污染物，应采用不同的清洗工艺，在这种情况下，等离子处理可以产生以下效果：

污染物在真空和瞬时高温下的部分蒸发，污染物被高能离子粉碎并被真空带走。

紫外辐射破坏污染物，由于等离子体处理每秒钟只能穿透几纳米，所以污染层不应该太厚。指纹也适用
。

这种处理包括使用氢或氢和氩的混合物。有时也采用两步流程步是用氧气氧化表面5分钟，第二步是用氢
和氩的混合物除去氧化层。它也可以同时用几种气体处理。

通常，印刷电路板应在焊接前用化学药剂处理。焊接后，这些化学物质必须用等离子体法去除，否则会
引起腐蚀和其他问题。

等离子清洗设备的原理是在真空状态下，压力越来越小，分子间间距越来越大，分子间力越来越小，利
用射频源产生的高压交变电场将氧、氩、氢等工艺气体震荡成具有高反应活性或高能量的离子，然后与
有机污染物及微颗粒污染物反应或碰撞形成挥发性物质，然后由工作气体流及真空泵将这些挥发性物质
清除出去，从而达到表面清洁活化的目的。是清洗方法中彻底的剥离式清洗，其优势在于清洗后无废液
，特点是对金属、半导体、氧化物和大多数高分子材料等都能很好地处理，可实现整体和局部以及复杂
结构的清洗。
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